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ITK Baseline的任务总表 
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1) Sensor模块的设计参数和读出（周扬、赵梅、陆卫国、李一鸣、史欣）

2) 桶部探测器的2维、3维的几何排布（李一鸣、严琪、付金煜）

3) 端盖探测器的2维、3维的几何排布（史欣、严琪、付金煜）

4) 桶部和端盖的计数率、散热和功耗、花费的估计（李一鸣、史欣、严琪）

5) 后端电子学的设计(严雄波)

6) 机械和冷却（付金煜）

7) 几何放在模拟里面（傅成栋、李刚、严琪）

8）其他



ITK最新进展：桶部的Sensor、Module、和Stave模块

3

module

李一鸣(2024.07.10) @ ITK+OTK meeting

stave



ITK最新进展：桶部排布的初步3维几何的建模
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严琪、张奕晗



ITK最新进展：端盖排布的初步3维几何的建模
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严琪、骆首栋



桶部、端盖的计数率（数据传输速率）的估计
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目前，计数率估计的工作正在开展中，之前的估计（李瞻等）是有问题的。对
模拟中的每个事例：

1) 不应该根据simulation中每个step的MC Hit进行估计。需要在每个探测层上对
相同parentid（或 trackid）的所有MC Hit进行第一轮Merge。

2) 根据不同探测器的几何和读出，定量化击中数：

Ø 对pixel detector，需要对Merge后位置相邻的MC Hit在至少一个 pixel
面积内 （25μm*150μm） 的MC Hit再进行一次Merge。

Ø 对strip detector，需要对Merge后位置相邻的MC Hit在至少一个 pitch范
围内 （例如p面：60μm*sensor宽度） 的MC Hit再进行一次Merge。


